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摘要(译)

一种核心体温测量设备包括：多个电子温度传感器(12、12f、12b、
132)，其与具有接近核心体温的表面温度的表面(STA、PAA、BTT)可操
作地耦合或位于所述表面附近；以及读出控制器(10、48、68、90、
124)，其包括最大温度读数选择器(14)。将所述读出控制器配置为使用所
述多个温度传感器采集温度读数并且基于如所述最大温度读数选择器所
确定的所采集的温度读数中的最高可用温度读数而输出核心体温。一种
核心体温测量方法包括：在具有接近核心体温的表面温度的表面(STA、
PAA、BTT)处或在所述表面附近采集多个温度读数；根据所采集的温度
读数生成最高可用温度读数；以及基于所述最高可用温度输出核心体
温。
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